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趋势与展望

从中国高铁谈科技成果产业化进程⋯．．于燮康(1)

专题报道(材料加工与设备)

宽禁带半导体材料技术⋯⋯⋯⋯⋯李宝珠(5)

PG-51 0型单面抛光机的研制

．．．．．⋯⋯．⋯．．刘涛，高慧莹，罗杨，等(1 1)

多晶硅真空区熔提纯技术研究

⋯．⋯⋯⋯⋯栾国旗，张殿朝，闫萍，等(16)

硅片湿法清洗技术与设备⋯⋯⋯⋯．张乾(20)

异丙醇在硅碱性腐蚀液中的作用

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．刘晓伟，于妍(23)

硼扩散片弯曲度的控制技术研究

⋯⋯⋯⋯⋯王春梅，佟丽英，史继祥，等(26)

SMT设备与工艺

如何配置SMT生产线⋯⋯⋯．⋯．⋯．鲜飞(28)

氮气保护对无铅焊接工艺温度窗口的影响

．⋯⋯⋯．⋯⋯．⋯．．⋯赵文军，史建卫(36)
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41

67

lC制造工艺与设备

太阳能电池生产线中的新型等离子体刻蚀机的研制

．⋯⋯．．．．．⋯⋯⋯．⋯陈特超，谢利华(41)

测试与测量

半导体器件管脚漏电流检测技术的研究

．⋯．．．．．．．⋯．⋯⋯．⋯谢瑁耀，谢秀镯(45)

LTCC基片的飞针测试工艺研究

．．．．．．．．．．．．⋯．⋯．．．．．．．．．．．．．．王洪宇(49)

电子元件制造与工艺

偏光片除泡机工艺流程的改进

⋯⋯⋯．．．．．．．．．洛春，姜惠惠，郎新星(52)

轮系及凸轮机构在薄膜电容卷绕设备中的应用

．．．．．．．．．．．．．⋯．⋯．．．．．．荆萌，任蓉莉(57)

行业快讯

201 0国际电子封装技术和高密度封装会议

在西安举行．．．．．⋯⋯．．．．．．⋯．．．．⋯⋯(60)

企业之窗

公司与新品介绍 (67}

其它

《电子工业专用设备》征订．征稿启事．．⋯．．．．①

万方数据



5 Material technology&Equipment

Investigation on Wide Bandgap Semiconductor

Material⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯LI Baozhu(5)

The design and Development of the PG．5 1 0 model

Single Side Polishing Machine

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯LIU Tao，GAO Huiying，LUO Yang，etc(11)

Research of the Technology that Polysilicon Was

Purifying in Vacuum

⋯⋯⋯⋯LUAN Guoqi，ZHANG Dianchao，YAN Ping，etc(16)

Wfear Wet Cleaning Technology Dan Equipment

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ZHANG Qian(20)

Isopropanol in the role of silicon in alkaline etching

solutions⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯LIU Xiaowei，YU Yan(23)

Study on Controlling of the Bow in Boron

Di仟usion Silicon Wafer

⋯⋯⋯WANG Chunmei，TONG Liying，SHI Jixiang，etc(26)
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